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직접 황 회수 공정에서의 Sn-Zr계 촉매와 Cu-Sn-Zr계 촉매의 반응성 비교
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고온건식 탈황공정의 재생탑에서 발생한 미량의 산소를 포함하는 가스가 직접 황 회수 공정으

로 유입이 된다. 유입된 미량의 산소는 SO2의 재산화의 원인이 되며 이를 방지하기 위해 기존

에 사용하던 Sn-Zr촉매 대신 Cu를 조촉매로 첨가한 Cu-Sn-Zr촉매를 사용하였다. 실험은 4vol%

O2,  반응온도는  300~450 ℃,  반응압력은  20 bar,  공간속도는  10,000 ml/g-cat.h,   

[CO]/[O2+SO2]=2.0의 조건에서 실험을 실시하였다. 450 ℃에서 촉매 반응성 실험 결과 Sn-Zr계

촉매의 SO2전화율 17%, COS선택도 2%, Sulfur선택도 98% Sulfur수율 16.7%로 나왔으며 Cu-Sn-

Zr계 촉매의 경우 SO2전화율 86%, COS선택도 3.1%, Sulfur선택도 97% Sulfur 수율 83%로 높은

촉매 활성도를 보였다. 이는 Sn-Zr계 촉매에서 산소에 의해 촉매 활성점이 낮아졌으며 Cu-Sn-

Zr계 촉매에서는 전이금속인 Cu의 산소에 의한 연소 작용으로 인하여 높은 SO2전화율을 보였

으며 환원된 SO2에서 산소에 의한 재 산화를 방지하여 높은 황 회수율을 보였다. 따라서 산소

조건하에서는 촉매 반응성 향상을 위해 전이금속인 Cu를 첨가하여 재 산화방지를 통해 높은

황 회수율을 확인하였다.  


